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3D PEVEREDRO DE 874

TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL

Processo Digital n°: 1001039-49.2025.8.26.0354
Classe — Assunto: Recuperacio Judicial - Classificagiio de créditos
Requerente: Sjr Equipamentos de Pavimentac¢ao e Terraplanagem Ltda

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1* Vara Regional de Competéncia Empresarial ¢ de Conflitos
Relacionados a Arbitragem do Foro Especializado da 4* e da 10° RAJs, Dr(a). JOSE
GUILHERME DI RIENZO MARREY, determinou a lavratura deste termo, conforme r. decisdo
proferida em 11/11/2025 13:30:24 que nomeou ADMINISTRADOR JUDICIAL o(a) Sr(a):

ATLAS PARTNERS - ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,
CNPJ 60.820.694/0001-35, representado por Leonardo Campos Nunes, OAB/SP 274.111.

A quem o MM. Juiz deferiu o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo de
Administrador Judicial e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes nos autos da agdo em
epigrafe. Prestado o compromisso, nesta data, prometeu exercer o cargo com absoluta fidelidade,
sob as penas da Lei 11.101/2005. NADA MAIS. O presente termo foi lavrado e, achado

conforme, segue assinado. Campinas, 12/11/2025.

Assinatura do Administrador Judicial

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA

Este documento é copia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES, protocolado em 12/11/2025 as 19:11 , sob o nimero W41025700293242
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001039-49.2025.8.26.0354 e codigo R6zxekKu.





